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مساهمة التقنيات الجيوفيزيائية في رصد غزو مياه البحر والملوثات 
 الأرضية بالمنطقة الصناعية الأولى بجده، المملكة العربية السعودية

 

 وليد أبو السعود ،فتحي شعبان ،اللهتركي حبيب  ،عصام مرسي 
  القرى أم جامعة   -   مين الشريفين لبحاث الحج والعمرةمعهد خادم الحر

 ص البحث:مݏݵ
تم إجراء مܦݳ جيوكɺرȌي ورادار أرعۜܣ Ȋعدة مناطق ࢭʏ المنطقة الصناعية الأوڲʄ بجدة، وذلك ٭ڈدف تحديد النطاقات الۘܣ تم غزوɸا 

أو مناطق تجمع الملوثات الأرضية.  تم إجراء عدد خمسة جسات جيوكɺرȋية ࢭʏ منطقة الدراسة؛ بإستخدام ترتʋب  بمياه البحر 

م؅ف ࢭʏ جميع النقاط. وقد تم المܦݳ الراداري  ٣٠٠لكɺرȋية الۘܣ يبلغ أقظۜܢ مسافة ب؈ن قطۗܣ التيار الكɺرȌي ٭ڈا اڲʄ  شلم؄فج؈ف للأقطاب ا

، تم تحديد أماكن تلك م؅ف ١٥٠ طول قطاعات رادارʈة بمتوسط  ٨ميغاɸرتز ، تم قياس   ١٠٠مع الɺواǿي  SIR٣٠٠٠باستخدام جɺاز 

 ات اݍݨيوكɺرȋية.القطاعات اسȘنادا اڲʄ نتائج القياس

، حيث تم رسم قطاع جيوكɺرȌي ثناǿي الأȊعاد، إعتمادا عڴʄ IX١D V٢تم تحليل وتفس؈ف بيانات اݍݨسات اݍݨيوكɺرȋية بإستخدام برنامج 

ݰت وجود ارȌع طبقات جيوكɺرȋية، الطبقة اݍݨيوكɺرȋية  الأوڲʄ لɺا مقاومات ت؅فاوح ب؈ن   Ω.m ٥٦ – ٢٨نتائج اݍݨسات الكɺرȋية الۘܣ أوܷ

 Ω.m ٧ – ٢٫٣(رواسب وديانية من الرمل واݍݰظۜܢ)، بʋنما الطبقة اݍݨيوكɺرȋية  الثانية لɺا مقاومات ت؅فاوح ب؈ن  m ١٫٣ومتوسط سمكɺا 

 Ω.m ١٫٢ – ٠٫٥ (رواسب وديانية مشبعه بمياه البحر)، الطبقة اݍݨيوكɺرȋية  الثالثة لɺا مقاومات ت؅فاوح ب؈ن  m ٩٫٨ومتوسط سمكɺا 

 – ٧٫٧ (رواسب وديانية عالية الȘشبع بمياه البحر)، الطبقة اݍݨيوكɺرȋية  الراȊعة  لɺا مقاومات ت؅فاوح ب؈ن  m ٢٤٫٥ومتوسط سمكɺا 

٨٧٫٦ Ω.m  .(شققȘܵݵور قاعدة عالية ال) اقظۜܢ عمق تنقيۗܣ ʄوتمتد اڲ 

ݰت القطاعات اݍݨيورادارʈة تواجد النطاقات المشبعة بمياه البحر بوضوح، كذلك أظɺرت تلك ا لقطاعات تواجد Ȋعض الملوثات أوܷ

 الأرضية المصاحبة لنظام الصرف من المصاɲع الثقيلة والۘܣ تدل عڴʄ وجود Ȗسرʈب من خطوط الصرف ࢭȊ ʏعض المواقع.
 

 

 انظر البحث الɢامل ࡩʏ قسم أبحاث اللغة الإنجل؈قية Ȋعنوان

Contribution of Electrical Resistivity and Ground Penetrating Radar Techniques for Tracing 

Sea Water Invasion and industrial effluents in the First Industrial Zone, Jeddah, Saudi Arabia. 
 

 

 

 

 


